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Anwendungs- und Verarbeitungshinweise

Leiterplattenrelais

DOLD

Sicherheitsrelais

“ Kartenrelais

Miniaturrelais

Kiihlen von waschdichten Relais

Nach dem Wellenléten muss die Baugruppe vor dem Waschprozess
moglichst schonend und stressfrei in einer kalten Luftstrdmung auf die
gewlinschte niedrige und konstante Temperatur herabgekuhlt werden.
Folgt ein Waschprozess, so ist diese Temperatur moglichst genau auf das
Temperaturniveau des Waschmediums abzustimmen. Der hierfir optimale
Abkuhlgradient muss fir das Relais bzw. die Baugruppe individuell und
unter Original-Prozessbedingungen ermittelt werden. Der empfohlene
Abkuhlgradient liegt im Bereich von 0,5 K/ s bis 2,5 K/ s.

Im Rahmen der Qualifizierung der Baugruppe muss der optimale
Kuhlprozess ermittelt und fir die Verarbeitung zugrunde gelegt werden.
Dadurch werden mégliche Schadigungen, wie z. B. Mikrorisse an den Relais
(und auch anderen, benachbarten Bauteilen) vermieden.

Eine zu schnelle Abkihlung oder plétzliche Temperaturdnderung, die sich
als Kalteschock auf die Baugruppe auswirken kénnte, darf nicht erfolgen.

Vorwort

Alle technischen Daten und Kennlinien in unseren Datenbléattern wurden
in unserem Priiflabor in Ubereinstimmung mit den relevanten Normen und
Vorschriften sorgfaltig ermittelt.

Auf Grund der Vielzahl von verschiedensten Anwendungen ist es uns nicht
maoglich, alle Félle zu prifen. Die Eignung der Relais fiir den jeweiligen
vorgesehenen Einsatz muss vom Anwender selbst geprift und freigegeben
werden. Auch der vollstandige Verarbeitungsprozess, wie Bestlicken, Léten,
Waschen, Trocknen usw., muss vom Verarbeiter ganz speziell betrachtet
und qualifiziert werden.

Diese Dokumentation soll fir den Anwender ein wichtiger Leitfaden,
mit Empfehlungen fir die Verarbeitung und den Einsatz unserer
Leiterplattenrelais sein.

Reinigen / Waschen

Entsprechend der Schutzart fir waschdichte Relais, RT Ill, kdnnen die

Relais in einem geeigneten Reinigungsmedium gewaschen werden.

Aus Umweltschutzgriinden empfehlen wir auf die Reinigung der Baugruppen

zu verzichten. Sollte eine Reinigung aus bestimmten Griinden notwendig

sein, mussen folgende Verfahrenskriterien beachtet werden:

- Herabkihlen der Baugruppe wie zuvor beschrieben

- Die Temperatur des Waschmediums sollte bei maximal 55 °C liegen und
die Waschdauer so kurz wie méglich (z. B. 2 min) sein.

- Keine Ultraschallreinigung anwenden, um mégliche Kontaktverklebungen
zu vermeiden

- Auf Reinigungszusétze verzichten. Wird ein Waschmittel verwendet,
muss sichergestellt sein, dass dieses das Relais oder die Abdichtung
nicht beschadigt

- Vermeidung von Hochdruckreinigung

Bestlicken

Unsere Leiterplattenrelais kénnen von Hand oder auch automatisch
bestlickt werden. Das Raster sowie die Bohrungsdurchmesser sind
geman den Angaben im Datenblatt auszufiihren. Die Relais durfen auf
der Leiterplatte nicht durch Biegen der Létanschlusse fixiert werden. Dies
kann die Relaisparameter verdndern oder die Abdichtung beschadigen.

Sollen die Relais durch einen Klebstoff befestigt werden, muss sichergestellt
sein, dass sie nicht durch unzuléassig hohe Temperatur oder das verwendete
Material beschédigt werden.

Die Verwendung von Silikon in der Umgebung der Relais muss unbedingt
vermieden werden. Silikon kann durch die Relaisgehause diffundieren und
Kontaktprobleme verursachen.

Bei einer automatischen Bestlickung sollten die zuldssigen
Beschleunigungswerte beachtet werden. Auch StoBbelastungen, z. B.
durch Herunterfallen, sind zu vermeiden. Bei einem harten Aufprall aus
0,5 m H6he kénnen Beschleunigungen von mehreren 100 g auftreten, die
Schéaden im Relaisinneren (z. B. Risse in Kunststoffteilen, Reduzierung
der Kontaktkrafte, Herausspringen des Ankers aus seiner Lagerstelle)
verursachen kénnen. Im Zweifelsfall sollten diese Relais nicht weiter
verwendet werden.

Loten

Ein Verléten der Relais von Hand sowie auch in iblichen Wellenlétanlagen ist
maoglich. Die im zugehdérigen Datenblatt angegebene maximale Temperatur
und Loétdauer darf nicht Uberschritten werden. In Wellenlétanlagen
empfehlen wir eine Vorwéarmung bei maximal 130 °C. Die Zeit sollte so
gewahlt werden, dass das Relais gerade diese Temperatur erreicht. Ein
maogliches Loétprofil istin der Norm DIN EN 61810-1, Anhang N, aufgefihrt.
Wird ein Flussmittel verwendet, darf dieses nicht aggressiv oder séurehaltig
sein. Auch sollte nur die Unterseite der Leiterplatte benetzt werden.

Trocknen

Die Relais kénnen im warmen Luftstrom bei einer Temperatur von etwa
50 °C getrocknet werden. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen,
kénnen die Relais mit einem Pressluftstrahl mit max. 1,5 bar abgeblasen
werden, wodurch auch die zwischen dem Relaisboden und der Leiterplatte
befindlichen Reste des Waschmediums entfernt werden.

Beschichten, Lackieren oder VergieBen

Fir manche Einsatzzwecke mulssen Leiterplatten lackiert oder vergossen
werden. Hierfur sind nur Relais mit Schutzklasse RT IIl einzusetzen.

Wir  empfehlen  Einkomponenten-Lacke  auf  Epoxid-  oder
Polyurethanharzbasis, die mittels Sprihverfahren aufgetragen werden.
Silikone oder silikonhaltige Materialien dirfen nicht verwendet werden.
Spezielle Eignungstests der Lackierung mussen durchgefiihrt werden.
Durch die Kapillarwirkung koénnen die Lacke zwischen Relais und
Leiterplatte kriechen. Beim folgenden Trocknungs- oder Aushérteprozess
héarten diese dort eventuell nicht vollstdndig aus. Lackddmpfe kénnen
u. U. dann in das Innere des Relais eindringen und die Funktionsfahigkeit
beeintrachtigen.

Falls die Leiterplatte mit den Relais vergossen wird, kann die Warmeabfuhr
durch den Verguss verandert werden. Durch zusétzliche Tests muss der
Anwender prifen, ob die Leistungsdaten der Relais eventuell reduziert
werden missen.

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.

L]
08.11.19 de / 151A



E. DOLD & SOHNE KG * D-78114 Furtwangen + Postfach 1251 « Telefon 0 77 23 / 654-0 » Telefax 0 77 23 / 654-356

]
e-mail: dold-relays @dold.com ¢ internet: http://www.dold.com 5

08.11.19de/ 151A



